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Technische Daten Leiterkartensteckverbinder

Kontakimaterial: Kérper CuSn-Legierung

Oberfléche der Ni+0,2 pm Au Ni+0,2 pm Au
Kontakthiilse: Gold/Zinn Ni+5 pm Sn Ni+4 pm Sn

Innenfederkontakt: Gabelkontakt:
Material /Oberfléche siehe oben

Kapazitdt zwischen
zwei benachbarten <0,4 pF
Kontakten:

Prufspannung 500 V

Isolierkorper:

Material PA 4.6, GF

Temperaturbereich: ~40... +200°C —40... +163°C
’ (+260°C/1min.) (+260°C/1min.)

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0
Isolationswiderstand: > 1012 Ohm

Steckféhigkeit
fir Anschliisse:

Einstecktiefe fiir
Anschlisse: 2,4 ...6mm

Steck-/ Ziehkrdfte, Typ: : 3Gr\‘13/b]e|5] N HolteskquH:
’ ’ >
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